
OZ 63-221CM-Z

合金组分

助焊剂分类

粘度

有效期

粉末粒径类型

QFP 连接器等
引线部件

BGA/LGA 等
底面电极部件

Chip 部件尺寸
(单位 mm)

常规产品
Type3 Type4

符合高标准ROL0(卤素含量低于 500ppm)的同时，
保持良好的润湿性，实现了实装性与可靠性的两全。

调整产品设计，贮存期延长至 6 个月，是以往的 2 倍。

Φ25～45μm Φ20～38μm

>0.65～0.5
mm Pitch

0.5～0.4
mm Pitch

>0.65
mm Pitch

0.65～0.5
mm Pitch

>1608 ～1005 1005～0603

Sn63Pb37

ROL0

180 Pa･s
6 个月

Type4

不同设备的适用尺寸

相应的粉末粒径类型

性能表

兼具实装性与可靠性

延长了贮存期

回流焊后外观做工良好

常规产品 221CM-Z 常规产品 221CM-Z

追求回流焊后的外观做工，改善了助焊剂残渣的着色及破裂。

221CM-Z 的特点

初期 3 个月 6 个月

贮存期
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常规产品

221CM-Z

粘
度
(Pa·s)

新一代多效合一焊锡膏(Sn-Pb共晶)

New


